
ไมโครชิพ เปิดตัว SAM R30 System in Package

เพื่อตอบโจทยการออกแบบอุปกรณ เชื่อมตอไรสาย

SAM R30 คือการนํา MCU ที่ใชพลังงานตํ่า ผนวกเขากับมาตรฐานการสื่อสารไรสายแบบ 802.15.4 ซึ่งจะชวยยืด

อายุการใชงานแบตเตอรี่ของอุปกรณที่เชื่อมตอ

SAM R30 System in Package (SiP) เป็น ไมโครคอนโทรลเลอรแบบ Single-chip RF ที่ถูกวางจําหนายโดย

บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด [NASDAQ: MCHP] ในขณะน้ี โดยที่ SAM R30 SiP คือการผสมผสานกันระ

หวาง ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชพลังงานตํ่าเป็นพิเศษ กับ มาตรฐานการสื่อสารไรสายแบบ 802.15.4 เพื่อยืดอายุ

การทํางานของแบตเตอรี่ ดวยแพกเกจขนาด 5 มิลลิเมตร ที่แสดงถึงความยืดหยุนในการออกแบบและคุณภาพที่

ผานการพิสูจนแลวในรูปแบบแพคเกจขนาดเล็ก จึงตอบโจทยสําหรับโซลูชัน่บานอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และการใช

งานในอุตสาหกรรม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAM R30 SiP สามารถเขาชมไดที่
www.microchip.com/samr30

เน่ืองดวยความตองการของระบบเชื่อมตอแบบไรสายดวยแหลงพลังงานจากแบตเตอรี่ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น

อยางตอเน่ือง สงผลใหคุณสมบัติในการใชพลังงานตํ่าของ SAM 30R สามารถตอบสนองความตองการของตลาดที่

ใหความสําคัญในเรื่องของพลังงาน พรอมดวยคุณสมบัติที่สามารถยืดอายุของแบตเตอรี่ใหใชงานอยูไดนานหลายปี

โดย SiP รุนน้ีพัฒนาขึ้นจาก SAM L21 MCU โดยอาศัยความสามารถของสถาปัตยกรรม Cortex(R) M0+ ซึ่งเป็น

สถาปัตยกรรม ARM? ที่มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในทองตลาด ตัว SAM R30 ยังมีคุณสมบัติที่ใช

ไฟตํ่าโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ Sleep/ Wake Mode ทําใหตัวไมโครคอนโทรลเลอรกลับมาทํางานไดโดยการสื่อสารแบบ

อนุกรม หรือ General-Purpose Input/Output (GPIO) ในขณะที่ใชพลังงานเพียง 500nA เทานัน้

ดวยความสามารถของ SAM R30 SiP ในการใชงานในยานความถี่ระหวาง 769-935 MHz สงผลใหนักพัฒนามี

ความยืดหยุนในการออกแบบเครือขาย ไมวาจะเป็นแบบ Point-to-point แบบ Star topology หรือ แบบ Mesh

network รวมถึงการชวยเหลือจากไมโครชิพยังชวยใหนักพัฒนาสามารถเริ่มพัฒนาไดรวดเร็วขึ้นดวย MiWi?

Point-to-Point/ Star network protocol stack ของไมโครชิพ ที่เปิดใหใชงานฟรี และรวมถึงการใชงานเครือขาย

แบบ Mesh Networking ที่จะตามมาทีหลังภายในปีน้ี สําหรับโหนดที่ติดตัง้รวมกับ SiP สามารถวางหางออกไปได

ไกลถึง 1 กิโลเมตร หรือ จะเพิ่มระยะเป็นสองเทาเมื่อใชงานเครือขายรูปแบบ Star topology และเมื่อมีการใชงาน

เครือขายแบบ Mesh Networking ตัว SAM R30 สามารถสงสัญญาณที่ครอบคลุมเป็นวงกวางและคงที่ได ซึ่ง

เหมาะสําหรับแสงไฟตามทองถนน ฟารมกังหันลม และโรงไฟฟ าพลังงานแสงอาทิตย เป็นตน

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-sam-r30-system-in-package-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-sam-r30-system-in-package-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-sam-r30-system-in-package-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88/


“SAM R30 SiP นําเสนอทางเลือกใหมที่ยอดเยี่ยมในการผนวกเอา MCU และ โมดูลการสื่อสารไรสาย ที่แยกสวน

กัน ไปสูโซลูชัน่ที่ทํางานครบวงจรดวยชิพตัวเดียว เพื่อการออกแบบที่กะทัดรัดและคุมคามากขึ้น” สตีฟ คัลดเวล

รองประธานกลุมธุรกิจโซลูชัน่ไรสายของไมโครชิพกลาว “การผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีการเชื่อมตอที่เป็นที่

ยอมรับในระดับอุตสาหกรรมเขากับการทํางานประสิทธิภาพสูงของ SAM L21 MCU นัน้กอใหเกิดโซลูชัน่ที่เชื่อถือ

ไดและใชพลังงงานตํ่าเป็นพิเศษ”

การรองรับการพัฒนา

นักพัฒนาสามารถเริ่มพัฒนาตนแบบไดทันทีดวยบอรด ATSAMR30-XPRO ซึ่งเป็นบอรดที่ใชในการพัฒนา ที่มา

พรอมกับ USB Interface เพื่อมอบความสะดวกสบายแกผูใช พรอมทัง้รองรับการทํางานดวย Atmel Studio 7

Software Development Kit (SDK) ที่งายตอการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาและการ

สนับสนุนการทํางาน สามารถเขาชมไดที่
www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=ATSAMR30-XPRO

การวางจําหนาย

SAM R30 SiP พรอมวางจําหนายในแพคเกจ QFN สองรูปแบบ โดยสามารถขอรับผลิตภัณฑตัวอยางและสัง่ซื้อใน

ปริมาณมากไดแลววันน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอตัวแทนขายหรือผูแทนจําหนายทัว่โลกที่ไดรับอนุญาตจากไมโครชิพ สามารถสัง่

ซื้อผลิตภัณฑที่ระบุถึงในขาวประชาสัมพันธฉบับน้ีไดที่ microchipDIRECT (

www.microchipdirect.com/searchparts.aspx?q=samr30 ) ซึ่งไดรับการปรับปรุงใหมใหคนหาผลิตภัณฑงาย

ขึ้น พรอมรองรับการใชงานผานมือถือ หรือติดตอตัวแทนจัดจําหนายที่ไดรับอนุญาตของไมโครชิพ

แหลงขอมูลและภาพ

สามารถดูรูปภาพความละเอียดสูงไดที่ Flickr หรือติดตอกองบรรณาธิการ (สามารถนําไปเผยแพรไดตามสะดวก):

– ภาพกราฟิกชิป: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/34121000506/

– แผนภาพบล็อก: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/34121003026/

เกี่ยวกับไมโครชิพ เทคโนโลยี

บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด (NASDAQ: MCHP) เป็นผูนําดานการจัดหาโซลูชัน่ไมโครคอนโทรลเลอร, วงจร

รวมแบบผสมสัญญาณ, แอนะล็อก และ แฟลช-ไอพี ซึ่งชวยลดความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ อีกทัง้ยังชวยลด

ตนทุนโดยรวมของทัง้ระบบ และรนระยะเวลาในการนําเสนอแอปพลิเคชันหลายพันรายการสูลูกคาในตลาดทัว่โลก

สํานักงานใหญของไมโครชิพตัง้อยูที่เมืองแชนดเลอร รัฐแอริโซนา บริษทันําเสนอการสนับสนุนดานเทคนิคที่เป็นเลิศ



พรอมกับการขนสงและคุณภาพที่เชื่อถือได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของไมโครชิพที่
www.microchip.com

หมายเหตุ: ชื่อและโลโก Microchip และโลโก Microchip เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษทั ไมโครชิพ

เทคโนโลยี อินคอรปอเรทเต็ด ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ สวน MiWi เป็นเครื่องหมายการคาของบริษทั

ไมโครชิพ เทคโนโลยี อิงค ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ สําหรับเครื่องหมายการคาอื่นๆ ทัง้หมดที่ระบุถึงในขาว

ฉบับน้ีเป็นกรรมสิทธิ ์ของบริษทัที่เป็นเจาของ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ:

Daphne Yuen (Microchip):
(+852) 2943 5115
(อีเมล: daphne.yuen@microchip.com )

รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20170426/1834985-1

คําบรรยายภาพ – ไมโครชิพวางจําหนาย SAM R30 SiP ผนวกการทํางานของ MCU กินไฟน อย เขากับการสื่อสาร

วิทยุมาตรฐาน 802.15.4


